Artikel-Nr.: 3100100
Bez.: Profilkiihlkorper TO-220/T0O-218/TOP-3, Aluminium AlMgSiO,5, schwarz eloxiert,
Clip-Montage Halbleiter, Lotmontage Platine, 25,4 x 42,0 x 25,0 mm, thermischer Widerstand 6,0 K/W

TO-220; TO-218 ;
Halbleitergehause:

TOP-3
Halbleitermontage: Clip-Montage
Elhlkérpermontage: Loten
Oberflache: Schwarz eloxiert
Material: AlMgSi0.5
Breite [rmm): 42.0
Hohe [rmim): 25.0
Lange |[mm): 25,4
Minimaler thermischer 6.0

Widerstand [ KW ):
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Weitere Informationen
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Spezialkuhlkorper aus Aluminium-Profil, for Halbleiter- vernnt
Gehause TO220, TO218(TOP3) Kdhlkdrper einlotbar
durch verzinnte Lotstifte. Ausfuhrung MC

iMontageclip) fur Clip-Befestigung des Halbleiters.
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